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Innowacyjna, mocno $cierna pasta polerska stworzona w celu usuwania gtebszych zarysowan z lakieru.
Z tatwoscia usuwa $lady po papierze $ciernym do P2000 oraz hologramy. Bezpiecznie przywraca potysk
lakieru. Pasta nie zawiera w swoim sktadzie silikonu, co przys$piesza proces polerowania.

Sposdb uzycia: Do stosowania przy uzyciu maszyny polerskiej oraz padow polerskich o odpowiedniej twardosci.
Pozostatosci pasty usur recznikiem z mikrofibry.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz dla Srodowiska.
UFI: CIKW-80S1-300C-DFH2 MADE INJAPAN

Importer: Nowy Samochdd SA,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Warszawa, Polska,
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